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Abstract (en)
[origin: WO8502751A1] Electrical circuitry (32) is comprised of a plurality of layers (30, 100) each layer (30, 100) including one or more electrical
pathways (36, 38) each layer (30, 100) also including insulation (34) for insulating at least part of one layer (30) from another layer (100). The
pathways (36, 38) comprise repeating patterns (40, 42). Each pathway (36, 38) of each layer (30, 100) can communicate with the pathways (36,
38) of the next adjacent layers (30, 100). Some portions of the patterns (40, 42) which comprise the pathways (36, 38) of each layer (30, 100)
can be at least partially aligned with some portion of the patterns (40, 42) of pathways (36, 38) of the other layers (30, 100). Other portions of the
pathways (36, 38) of the layers (30, 100) remain unaligned. A pulse laser (134) can be used to sever unaligned portions of the pathways (36, 38)
as appropriate to create the desired electrical circuitry (32). Components can be secured to the electrical circuitry as required. Further, such circuitry
can be used in the construction of the final metallization layers of chips such as gate arrays.

Abstract (fr)
Un circuit électrique (32) se compose d'une pluralité de couches (30, 100), chaque couche (30, 100) comprenant un ou plusieurs cheminements
électriques (36, 38), chaque couche (30, 100) comprenant également une isolation (34) isolant au moins une partie d'une couche (38) d'une autre
couche (100). Les cheminements (36, 38) comprennent des motifs répétitifs (40, 42). Chaque cheminement (36, 38) de chaque couche (30, 100)
peut communiquer avec les cheminements (36, 38) des couches adjacentes (30, 100). Quelques parties des motifs (40, 42) qui comprennent les
cheminements (36, 38) de chaque couche (30, 100) peuvent être au moins partiellement alignées avec quelques parties des motifs (40, 42) des
cheminements (36, 38) des autres couches (30, 100). D'autres parties des cheminements (36, 38) des couches (30, 100) restent non alignées. Un
laser à impulsions (134) peut être utilisé pour sectionner les parties non alignées des cheminements (36, 38), de manière à créer le circuit électrique
désiré (32). Des composants peuvent être fixés sur le circuit électrique selon les besoins. En outre, un tel circuit peut être utilisé dans la construction
des couches de métallisation finales de puces telles que des réseaux de portes.
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